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摘要(译)

连接器基板包括基底材料，m个基团的n个第一输入端子（m和n是等于或
大于2的整数），其设置在基底材料上，n个第一输出端子设置在基底材
料上，第一布置在基材上或内部并连接第一输入端子和第一输出端子的
布线图案，设置在基材上的m个第二输入端子，设置在基材上的m个第二
输出端子，以及第二布线图案设置在基材上或内部并连接第二输入端子
和第二输出端子，其中构成第一布线图案的每个连接器布线的第一端连
接到构成每组的n个第一输入端子中的一个，第二端连接到第一输出端之
一。
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